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SMD-precisie-pincet

• Voor werkzaamheden aan SMD-componenten (SMD = Surface Mounted De-
vice): door de jgne leometrie van de SMD-pincet kan ook worden lewerkt 
aan esektronibche componenten die rechtbtreekb op de printpsaat worden 
lebosdeerd met Hehusp van bosdeerHare aanbsuitvsakken

• ,andlemaakt: met leposigbte randen en een uitbtekend matë krabvrig en 
bpielesvrig oppervsak

• Voor montalewerkzaamhedenë saHoratoriumprocebbenë csean-
room-omlevinlenë printpsaatreparatieb en herHewerkinlen in de esektroni-
caHranche

• ,oolwaardil premium roebtvrig btaas: hole temperatuurHebtendilheid en 
uitbtekende corrobieHebtendilheid telen de meebte chemicasiAnë zouten en 
zuren

• Ontimalnetibchë om esektromalnetibche bchade te voorkomen
• Door de verbcheidenheid aan vormen en Hek ontwerpen kunnen kseine com-

ponenten in de kseinbte ruimteb veisil worden vabtlehoudenë lepobitioneerd 
en lecontroseerd

• 9ok verkriglHaar asb bet (20 33 3.)

Oslemeen
Ortikesnr1 20 3E 3.

NO4 733.88.35667G

Materiaas roebtvrig btaas

xrigpvsakken lsadde lrigpvsakken

xreep lsad

lewicht E6 l

Ofmetinlen E03 R E3 R EE mm

CNOT, conformiteit Hevat leen SV,T

Co,S conformiteit niet van toepabbinl

Uechnibche bpecijcatieb
9ppervsak lematteerd

Pitvoerinl recht

BuntHreedte (O) 3ë. mm

BuntHreedte (%) Eë6 mm

TorrobieHebtendil ga

NSD-letebt nee

VDN-lekeurd nee

%rancheb Nsektronika

Malnetibch niet-malnetibeerHaar (53K)

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden
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